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Fggg?cl’z c;liricilei}n)g/s 16,56+0,1 Technical specification:
Leiterplattenbohrbild 13,82:0,1 Technische Daten:
( Leiterplatten Oberseite ) Working voltag e/ 125V AC
11,050, Betriebsspannung:
8,28+ 0.1 Insultion resistance/ >5GQ
@1+3" (25x) 5,54+0,1 Isolationswiderstand:
2,77+04 Dielectric withstanding 1000 V, 50 Hz, 1 min.

1 ‘ voltage/
_\#3 Jo N Spannungsfestigkeit:
i B o e {(+) Temperature range/ -55 °C ... +125 °C
© O @ O @ OO O O O & Temperaturbereich:
14x01 \ =z Current rating/ 7,5A (UL)/5 A (CSA, VDE)
@3,1+01 (2x) 4,140, a3 Strombelastbarkeit:
- 6,910 sl Mating cycles/ Quality class 1 = 500
| Steckzyklen: Glitestufe 1
9,68+0,1 Quality class 2 = 200
Glitestufe 2
12,4201 Quality class 3 = 50
15,19+0,1 Gltestufe 3
47,04+013 Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt:
Insulator/ PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Isolierkdrper:
Shell/ Steel, Sn over Ni
Gehduse:
53,0993
47,04+0,13
38,8602
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@ Part no. / Part Marked/ Contact plating/
Art.-Nr./ Bedruckung: Kontakt Veredelung:
Gold Flash over Nickel
163A11139X Gold iiber Nickel
20 pin Hard Gold over min. 50 pin Nickel
163B11139X 20 pin Gold dber min. 50 pin Nickel
30 pin Hard Gold over min. 50 pin Nickel
163C11139X 30 pin Gold tber min. 50 pin Nickel
5‘@ dim. i mm D-SUB Male 25pol.
Date/Datum Name D-SUB Stiftlei
gdsrzawn/ 100816 | Henneboel - tiftleiste 25pos.
appd-/] 10.08.16 | Lehmenkihler
Index: Ind. b A6267 10.08.16 K.H. scaleltsia dwg no DIN-
x : PPN -'@ gvarel 16K1A3814 o
Status: InBearbeitung 2:1 “'
RoHS & REACH compliant/ konform 1/1
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